以下是近期（2025年6月）晶振行业的重要新闻和动态：

 1. 泸州明德亨电子科技发力时间精度领域  
四川明德亨电子科技有限公司在泸州纳溪经济开发区扩大生产，新增音叉型晶振产线，预计年产值达3亿元。该公司凭借自主研发的工业4.0智慧工厂，生产效率提升500%，成为国内晶体行业标杆企业。  
其晶振产品已供应SONY、夏普、LG、松下等国际客户，以及海信、TCL、小米、华为等国内厂商。

 2. 扬兴科技（YXC）推动国产晶振自主化  
   - 深圳扬兴科技专注于时钟频率器件研发，已累计40余项自主知识产权技术，产品覆盖车载、通信、工业等领域，并通过AEC-Q200等国际认证。  
   - 公司提供全国产化晶振解决方案，并布局可编程晶振技术，助力国产替代。

 3. 车规级晶振市场仍存缺口，国产厂商加速布局  
   - 受新能源汽车需求推动，车规级晶振（如3225封装型号）需求旺盛，但供应仍受限于日本NDK等厂商的产能恢复。  
   - 国内泰晶科技、晶赛科技等企业正加快导入Tier1供应链，瞄准车载娱乐、自动驾驶等高附加值市场。

 4. SJK晶振赋能自动驾驶与快充系统  
   - SJK晶振应用于特斯拉Robotaxi及小米新能源车，提供高精度时序控制，确保充电枪通信同步和自动驾驶系统稳定运行。  
   - 典型应用包括3225封装的无源/有源晶振，如8MHz、3.579545MHz等型号。

 5. 2025年全球晶振市场规模预计达541.6亿元  
   - 消费电子（智能手机、可穿戴设备）、5G通信基站及汽车电子是主要增长驱动力，高频化、小型化、低功耗成为技术趋势。  
   - 中国大陆厂商份额提升至24.66%，但高端市场仍由日本厂商主导。


